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FAIRE UN MULTICOUCHES EN 18 
ETAPES
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cuivre de base FR4 

Débit couches internes
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cuivre de base FR4 
Film Sec

Laminage couches internes
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cuivre de base FR4
Film Sec

Insolation / Développement  couches 
internes
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cuivre de base FR4 

Gravure couches internes
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cuivre de base   FR4
Feuillard cuivre                    
Pregs FR4

Empilage couches internes



All rights reserved © 2013, CIMULEC Groupe7 Date : 26/11/2012

cuivre de base FR4 

Perçage
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cuivre de base FR4 
dépôt de cuivre : +8 µ

Métallisation chimique 
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cuivre de base FR4 
dépôt de cuivre chimique : +8 µ
film sec

Laminage film UV
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Transfert image

“future” Pastille

“future” Piste
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Développement image



All rights reserved © 2013, CIMULEC Groupe12 Date : 26/11/2012

dépôt de cuivre de 15µ à 30 µ uniquement sur les zones  épargnées 
par le film (pistes et pastilles)

Renfort électrolytique
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Renfort Sn
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Strippage film
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Gravure cuivre
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Strippage Sn
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Enduction Vernis
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Insolation / Développement 
vernis



All rights reserved © 2013, CIMULEC Groupe19 Date : 26/11/2012

Finition selective : HAL ou Snc 
ou NiAu
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Détourage, Test Electrique et 
Contrôle final


